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第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及

未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详

细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析：四、风险因素”部分内

容。

三、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整

性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》：截至本

报告披露日，公司总股本为120,598,200股，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币20

元（含税），合计拟派发现金红利人民币241,196,400.00元（含税），占公司2025年度归属于上

市公司股东的净利润17.04%；以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，合计转增57,887,136

股，转增后公司总股本变更为178,485,336股；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对

分配比例进行调整，并将另行公告具体调整情况。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用
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第二节 公司基本情况

一、公司简介

(一)公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况

股票种类
股票上市交易所

及板块
股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所

科创板
中科蓝讯 688332 不适用

(二)公司存托凭证简况

□适用 √不适用

(三)联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张仕兵 刘懿瑶

联系地址
深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路

4068号智慧广场 A栋 1301-1
深圳市南山区沙河街道高发社区侨香

路 4068号智慧广场 A栋 1301-1

电话 0755-26658506 0755-26658506

传真 0755-86549279 0755-86549279

电子信箱 ir@bluetrum.com ir@bluetrum.com

二、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于低功耗、高性能无线音频 SoC芯片的研发、设计与销售，是无线音频 SoC芯片领

域主要供应商。目前已形成以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、

数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT芯片、AI语音识别芯片、Wi-Fi芯片、视频芯片十大产品线

为主的产品架构。同时产品已进入小米、realme真我、荣耀亲选、万魔、飞利浦、倍思、漫步者、

Anker、铁三角、传音、魅蓝、FIIL、弱水时砂、索爱、IKF、sanag、boAt、Noise、TITAN、NOKIA、

腾讯 QQ音乐、百度、喜马拉雅、博雅 BOYA等终端品牌供应体系。
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2025年，公司持续钻研蓝牙、Wi-Fi 等通信技术，推出新品Wi-Fi芯片、视频芯片，同时，

快速响应市场需求，升级产品，推出具有竞争力的解决方案。持续加强高端耳机芯片、智能音箱

芯片、智能手表芯片在品牌端的突破和渗透及新品类无线麦克风芯片、玩具语音芯片、物联网芯

片、AI语音识别芯片等在全球市场的推广和起量，主要情况如下：

1、蓝牙耳机芯片

报告期内，公司持续布局耳机市场，借助于 BT系列芯片前期积累的行业口碑，更多的耳机、

专业音频品牌客户与公司达成了长期深度的合作模式。包括 OnePlus Bullets Wireless Z3，realme

T200，Nothing CMF Buds 2a，荣耀亲选耳机 GEG X7e 等，公司产品在市场上的认可度进一步提

升。报告期内，公司耳机产品实现了进一步的完善，形成了高阶 BT897X、中阶 BT891X、入门级

AB573X、基础款 AB575X的产品完整梯队。特别是公司 2025年上半年推出的多款新品，各项指

标均有提升，获得了国内外客户的青睐：BT897X系列芯片，支持浮点运算，基础功耗优化到 4mA
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级别，音频指标也提升到行业领先水平，同时，通过加入 NPU单元，极大地提升了芯片对 AI通

话算法的运算能力，降低了通话时的功耗。目前已搭载于 FIIL Key Pro2 入耳式 Hybrid ANC蓝牙

耳机、弱水时砂琉璃 MK2 真无线降噪蓝牙耳机、倍思 BS1 NC 半入耳主动降噪耳机、喜马拉雅

×1MORE万魔联名款睡眠耳机 Z30；BT891X 系列芯片，超低功耗、旗舰级音频指标，适配品牌

入门级产品；AB573X系列芯片：为 AB563X芯片的升级版，低功耗、旗舰级音频指标，抗干扰

效果好，性价比高，亦受到品牌客户青睐，目前已搭载于漫步者 X Clip AI耳夹式蓝牙耳机、索爱

JING 1真无线蓝牙耳机。目前 BT897 X、BT891 X已持续导入了多个手机品牌客户项目，将于 2026

年上半年陆续量产，市场认可度显著提升。

公司在 OWS、耳夹类产品方面一直保持技术领先，报告期内，耳夹式耳机的市场需求大幅增

大，公司推出了优化 OWS性能的蓝牙音频 SoC芯片，高阶的 BT897X、中阶的 BT891X、入门级

的 AB573X、基础款的 AB575X，全线可以支持 OWS、耳夹类产品，借助芯片音频性能、驱动能

力及自研硬件 DSP（运行自研低音增强算法，包括动态 EQ、多段 EQ、多做 DRC等），在该领域

中取得了较大的突破及较高的市场份额，倍思（Baseus）、漫步者、QCY、SANAG等品牌耳夹产

品，多个项目采用本公司方案。同时量产了带骨导 VPU 通话的耳机产品西伯利亚（XIBERIA）

MC20，补强了耳夹产品的通话效果，促进耳夹产品覆盖更多的用户人群。

2、蓝牙音箱

报告期内，公司推出了基于 BT896X的 LE Audio 方案，特别是 Auracast技术，可满足后续中

高阶音箱的市场。量产了多款飞利浦等品牌的高阶 Soundbar产品，通过 BT896X的强大算力，实

现了高阶 Soundbar的蓝牙 SoC单芯片解决方案。借助于 BT896X平台的技术积累，报告期内，公

司推出了 BT880X、AB580X的中阶蓝牙音箱方案，全面支持 LE Audio/Auracast 技术，相关项目

陆续导入中。此外，公司基于新品Wi-Fi芯片，也将陆续推出Wi-Fi智能音箱等产品的解决方案。

3、智能穿戴

报告期内，公司的智能穿戴方案已完成全面的产品布局：上至高阶 BT895X系列，下至中低

阶 AB568X系列、AB569X系列，全方位满足客户不同需求。

除现有产品 AB569 X、AB568 X在中、低阶市场持续发力外，公司发布了面向中高阶的品牌

穿戴市场的穿戴平台 BT879 X及 AB579 X。BT879X及 AB579X集成了本公司新一代穿戴低功耗

技术，双连接待机功耗低至约 100uA，内置 2.5D硬件显示加速，动态播放等功能，可以满足市场

更差异化的穿戴产品开发，同时可以扩展到如儿童照相机、可视对讲机等多种新市场领域。
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4、无线麦克风芯片

报告期内，公司除原有的 BT891X 系列和 AB566X 系列外，增加了 BT897X、AB5712F、

AB5706A等不同市场定位的无线麦克风芯片，形成了高、中、低的产品队列，适配不同的市场需

求，提高市场占有率。同时在领夹麦克风市场，公司也持续耕耘，完成了无线麦克风从高阶到中

阶到入门级的全方面产品梯队技术建立。突破品牌客户，已有数个基于公司方案的品牌领夹麦克

风量产。

5、Wi-Fi芯片

报告期内，公司推出了首款 Wi-Fi+BT+音频三合一的 AB6003G 芯片，此为公司专为物联网

场景打造的高性能Wi-Fi IoT芯片，致力于为各类智能设备提供稳定、高速、低功耗的无线网络连

接解决方案，可广泛应用于智能家居、智能穿戴、工业物联网、智慧城市等多个领域，助力实现

设备之间的无缝连接与数据交互，并已于 2025 火山引擎 FORCE原动力大会以及由百度智能云、

汕头市澄海区人民政府主办的 2025AI玩具产业创新和发展会议进行了展出。基于此Wi-Fi芯片，

公司已经陆续推出了 AI智能玩具，Wi-Fi智能音箱等产品的解决方案。

6、玩具语音芯片

公司作为国内领先的智能音频芯片及 AIoT 解决方案提供商，正以自主研发的 AB6003G

Wi-Fi芯片为核心，积极布局 AI玩具产业生态，推动传统玩具向智能化、个性化、交互化方向升

级。

7、视频芯片

借助穿戴平台 AB579 X的高集成度，公司的单芯片视频方案，已经应用在无线对讲机（摄像

头+屏幕显示），儿童照相机（摄像头+屏幕显示）等领域，同时也扩展了单芯片的入门智能眼镜

市场，推动智能眼镜的普及度。公司将持续深耕视频应用领域，相关新芯片会在 2026 年陆续推出，

适配不同市场应用的需求。

8、BLE芯片

公司 BLE芯片在智能照明、智能戒指、语音遥控器、儿童穿戴、个人护理、运动健康、主动

式电容笔等市场均已实现量产出货，目前已应用于荣耀个人护理，运动健康产品；腾讯、荣耀等

云平台均已打通并实现量产出货。

报告期内，公司推出了性价比更优的 AB203X BLE 芯片系列，适配更多的 BLE IoT市场应用。

(二)主要经营模式

公司采用 Fabless 经营模式，即无晶圆厂制造模式，公司专门从事集成电路芯片的研发、设计
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和销售，晶圆制造、芯片封装和测试环节委托外部专业集成电路厂商完成。公司总体业务流程图

如下所示：

基于行业惯例、自身技术研发实力、资金规模等因素，公司选择 Fabless 经营模式。公司的经

营模式是在生产实践和业务开展过程中经过不断摸索和完善形成的，能够较好地满足下游客户需

求，符合行业特点，报告期内未发生变化。

(三)所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务是无线音频 SoC芯片设计、研发及销售。根据《中国上市公司协会上市公司

行业统计分类指引》，公司所处行业属于 I652“集成电路设计”。根据国民经济行业分类与代码

（GB/T4754-2017）（按第 1 号修改单修订），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的

“集成电路设计”。

根据艾瑞咨询《中国半导体 IC产业研究报告》，集成电路产业链条可分为上游软硬件材料及

设备层、中游 IC设计与生产层及下游 IC产品与应用层。上游软硬件材料及设备包括技术服务、

EDA工具授权、半导体设备与半导体材料四类，对应支撑着中游的设计生产层。中游设计与生产

层可分为 IC设计环节、IC制造环节与 IC封测环节，而后由原厂企业通过分销商或直销模式流入

下游的产品应用层。公司属于集成电路产业链条中游的 IC设计环节。



深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2025年年度报告摘要

在 IC设计环节，公司隶属的数字电路主要可分为存储电路、逻辑电路与微型集成电路三大类。

其中，逻辑电路按照通用性可分为 CPU、GPU-通用芯片、FPGA-半定制化芯片与 ASIC-定制化芯

片，微型集成电路由 CPU 中央处理器的微型趋势演变发展而来，可分为 MCU 微控制器单元、

MPU 微处理器单元、DSP 数字信号处理、SoC 芯片（系统级芯片）等产品。公司产品属于 SoC

芯片（系统级芯片），可应用于智能音频、智能穿戴、智能家居等 AIoT领域。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司芯片集成度高、尺寸小、功耗低，降噪、信噪比、稳定性等各方面的性能均衡全面，在

同等性能的产品中，公司产品价格具有较强的竞争力，综合性价比优势明显。公司是国家级专精

特新“小巨人”企业、广东省省级制造业单项冠军企业、广东省科学技术厅认定的广东省无线音频

SoC芯片工程技术研究中心。公司 AB530X系列芯片、AB535X 系列芯片、AB537X 系列芯片、

AB561X系列芯片、AB560X系列芯片、AB565X系列芯片、AB575X系列芯片分别于 2019年至

2025年连续获得第十四届至第二十届“中国芯”优秀市场表现产品，市场竞争力突出。2025年，公

司获得 2025中国创新 IC-强芯评选的“优秀芯擎奖”、IC风云榜“年度半导体上市公司领航奖（无

线通信芯片）”。

公司是无线音频 SoC芯片领域规模领先、具有较强市场竞争力的主要供应商之一。公司坚持

以技术研发为核心战略驱动力，目前已形成创新性强、实用性高的核心技术体系，并广泛运用于

各主要芯片中，产品性能和市场竞争力突出。2025 年，公司无线音频芯片销量超 25 亿颗，市场

份额属第一梯队。
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3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

无线音频方面，随着无线音频行业的发展，客户对无线音频的产品要求进一步提升：

（1）低功耗，长续航：无线音频产品的小型化趋势，要求产品的功耗越来越低，以在更小的

电池容量下，实现足够长的续航时间。因此芯片设计向先进工艺及创新架构去发展，工艺制程的

升级、电路结构和系统架构的提升都有助于降低功耗、增加续航。公司优化电路设计、提升工艺

制程，在优化性能的同时保持甚至缩小芯片面积，迎合产品小型化趋势。在报告期内，低功耗高

阶芯片 BT897X 系列项目陆续量产，同时公司推出了 BT891X 系列（功耗 4mA）、AB573X 系列

（功耗 4.5mA），将低功耗、长续航的产品覆盖到中阶及入门级市场，全面提升行业的续航水平。

同时借助公司 CPU+自研硬件 DSP的系统架构，将耳夹类产品的功耗提升到 5.5mA，实现耳夹类

产品的超长续航，达到行业领先水平。

（2）通话效果及音效处理：对芯片算力和内存容量要求进一步提高。报告期内，公司对现有

平台的通话算法进行更新迭代，加大算力，优化 AI DNN模型，进一步提升通话体验。报告期内，

公司基于 BT897X 平台，推出了 3MIC ENC TWS，1 MIC+VPU 耳夹等高阶通话方案，以覆盖更

高阶的市场需求；同时提升了中阶 BT891X、入门级 AB573X平台的通话算法模型，更好地适配

各种极限环境中的噪声情况。

（3）主动降噪：市场中的主动降噪耳机产品越来越多，其主动降噪性能竞争愈发激烈。在报

告期内，公司对主动降噪技术进行升级，推出了不同形态的实时自适应降噪技术，包括半入耳 ANC

技术、入耳式耳道自适应技术等，促使 ANC 更加智能化，更能自主适配不同的用户场景。量产

了倍思 BS1NC、FIIL CC3等半入耳降噪耳机。报告期内，公司在头戴降噪领域市场份额继续增大，

更多国内、国外的专业品牌客户使用本公司的头戴降噪方案。同时本公司的 TWS 及头戴混馈降

噪方案，导入了更多主流手机品牌的项目中，市场接受度进一步提升。

（4）LE Audio技术推动产品的进一步迭代：报告期内，公司的 LE Audio 技术已经应用于包

括耳机、音箱等多种产品中，借助公司成熟的 LE Audio技术，用户可以达到更多、更好的应用体

验。同时推出更完善的 Auracast方案，使耳机产品更好地适配教育、旅游等细分领域的音频广播

需求。

（5）AI端侧方面：随着人工智能技术的快速发展，AI耳机作为智能音频设备的重要分支，

正在迅速崛起并改变传统耳机的功能边界。AI耳机不仅具备高品质的音频播放能力，还通过集成

先进的 AI算法，实现了智能降噪、语音交互等多样化功能，为用户提供了更加智能化、个性化的

音频体验。



深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2025年年度报告摘要

报告期内，公司继续在 AI产品中发力，配合火山引擎量产了 BT8951H芯片，并搭载于机乐

堂 JOYROOM OC3 AI耳机，成为公司继 FIIL GS Links AI高音质开放式耳机后第二款接入豆包大

模型的耳机，AI体验进一步提升；此外，公司 BT893X芯片被搭载于 Nothing CMF Buds 2a TWS

耳机中，耳机集成 ChatGPT语音交互，支持 42dB主动降噪，双设备链接，总续航可达 35.5小时。

公司芯片面向市场通用产品，可配合客户适配国内外市场中的主流 AI云端平台，让耳机全面 AI

化。

除耳机产品外，报告期内，公司积极拓展 AI玩具、AI眼镜、AI音箱等新的 AI产品形态，

除原有的蓝牙方案外，更增加了Wi-Fi方案，使 AI产品的数据交互更流畅，适用性更广，相关产

品将在 2026年陆续量产。

报告期内，公司投入了讯龙四代产品研发，CPU多核+DSP多核+NPU的架构，为后续 AI产

品提供更大的算力保障。未来，公司将持续布局 AI端侧领域，继续与国内外大模型平台开展合作，

向市场推出用户体验度更好的 AI端侧产品解决方案。

（6）智能穿戴方面：智能穿戴设备的首次价值跃迁发生在从过去的手机附件，进化为能够独

立使用的智能终端，并整合进智能生态，为用户带来了视觉和动作等多模态交互体验，成为了重

要的流量入口之一，行业目前正处于高质量发展阶段。报告期内，公司的智能穿戴方案已完成全

面的产品布局，全方位满足客户不同需求，除现有产品 AB569X、AB568X在中、低阶市场持续

发力外，公司发布了中高阶的穿戴平台 BT879X及 AB579X，面向中高阶的品牌穿戴市场。BT879X

及 AB579X，集成了本公司新一代穿戴低功耗技术，双连接待机功耗低至约 100uA，内置 2.5D硬

件显示加速，动态播放等功能，可以满足市场更差异化的穿戴产品开发，同时可以扩展到如儿童

照相机、可视对讲机等多种新市场领域。

（7）物联网芯片方面：万物互联的时代，物联网 IoT 的应用愈发普及，物联网产品芯片要求

具有超低功耗、低电压工作、优异的运算资源及丰富的 IO接口，同时具有极高的性价比。报告期

内，公司的 BLE产品线，已经实现了电容笔、语音遥控器、无线控制等领域批量出货。

（8）Wi-Fi芯片方面：随着智能家居应用的深入，人们对智能家居产品的要求越来越高，要

求产品更加智能化，响应更加快速。Wi-Fi 有着传输速度快，可独立连网的优势；蓝牙具有低功

耗，可连接手机、电脑等终端的功能；语音是实现智能家居人机交互最好的方式，因此Wi-Fi/BT/

音频三合一的 Combo是现在和将来智能家居的最重要、最合适的接入方案。报告期内，公司的首

款Wi-Fi芯片 AB600X已经实现量产，且已经导入到 AI智能玩具，AI音箱等应用领域。



深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2025年年度报告摘要

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近 3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

2025年 2024年 本年比上年

增减(%) 2023年

总资产 5,721,650,802.44 4,538,592,818.77 26.07 4,800,971,429.08

归属于上市公司股东

的净资产
5,285,384,782.71 3,990,491,813.47 32.45 3,763,210,449.11

营业收入 1,841,575,191.81 1,819,033,979.78 1.24 1,446,887,369.01

利润总额 1,547,245,057.73 310,488,172.03 398.33 251,738,560.83

归属于上市公司股东

的净利润
1,415,455,005.76 300,097,932.22 371.66 251,693,156.05

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益

的净利润

233,189,703.41 244,148,735.89 -4.49 173,847,884.52

经营活动产生的现金

流量净额
64,051,503.68 428,100,866.06 -85.04 -105,615,166.58

加权平均净资产收益

率（%）
30.58 7.76 增加22.82个百分

点
6.90

基本每股收益（元／

股）
11.75 2.50 370.00 2.10

稀释每股收益（元／

股）
11.75 2.49 371.89 2.09

研发投入占营业收入

的比例（%）
9.19 8.92 增加0.27个百分

点
11.35

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

第一季度

（1-3月份）

第二季度

（4-6月份）

第三季度

（7-9月份）

第四季度

（10-12月份）

营业收入 367,302,485.85 444,450,508.53 489,780,136.13 540,042,061.30

归属于上市公司股东的净利

润
44,890,188.42 86,234,107.46 80,082,814.73 1,204,247,895.15

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益后的净利润
36,671,754.71 74,009,734.84 70,726,232.05 51,781,981.81

经营活动产生的现金流量净

额
-115,675,322.79 48,223,911.01 51,186,255.07 80,316,660.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用
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四、股东情况

(一)普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10

名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户) 15,396

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 15,767

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） 0

年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户） 0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称

（全称）

报告期内

增减

期末持股

数量
比例(%)

持有有限售

条件股份数

量

质押、标记或

冻结情况

股东

性质
股份

状态
数量

黄志强 0 31,643,214 26.24 31,643,214 无 0
境内自

然人

珠海市中科蓝讯科

技合伙企业（有限

合伙）

0 15,068,197 12.49 15,068,197 无 0
境内非

国有法

人

珠海市中科蓝讯管

理咨询合伙企业

（有限合伙）

0 15,068,197 12.49 15,068,197 无 0
境内非

国有法

人

深圳市创元世纪投

资合伙企业（有限

合伙）

0 13,561,377 11.25 13,561,377 无 0
境内非

国有法

人

中信证券股份有限

公司－嘉实上证科

创板芯片交易型开

放式指数证券投资

基金

1,095,122 1,095,122 0.91 0 无 0
境内非

国有法

人

珠海市中科蓝讯信

息技术合伙企业

（有限合伙）

0 942,864 0.78 942,864 无 0
境内非

国有法

人

瞿理勇 908,431 908,431 0.75 0 无 0
境内自

然人
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周明华 753,694 753,694 0.62 0 无 0
境内自

然人

瞿鑫辉 737,733 737,733 0.61 0 无 0
境内自

然人

曾文坤 722,686 722,686 0.60 0 无 0
境内自

然人

上述股东关联关系或一致行动的说明

黄志强与创元世纪的合伙人之间存在亲属关系，

创元世纪的合伙人之间存在亲属关系。除此之

外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致

行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位：股

序号 股东名称

持股数量

表决权数量
表决权

比例

报告期内

表决权增

减

表决权受

到限制的

情况
普通股

特别表决

权股份

1 黄志强 31,643,214 0 31,643,214 26.24 0 无

2
珠海市中科蓝

讯科技合伙企

业（有限合伙）

15,068,197 0 15,068,197 12.49 0 无

3

珠海市中科蓝

讯管理咨询合

伙企业（有限合

伙）

15,068,197 0 15,068,197 12.49 0 无

4
深圳市创元世

纪投资合伙企

业（有限合伙）

13,561,377 0 13,561,377 11.25 0 无

5

中信证券股份

有限公司－嘉

实上证科创板

芯片交易型开

放式指数证券

投资基金

1,095,122 0 1,095,122 0.91 1,095,122 无

6

珠海市中科蓝

讯信息技术合

伙企业（有限合

伙）

942,864 0 942,864 0.78 0 无

7 瞿理勇 908,431 0 908,431 0.75 908,431 无
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8 周明华 753,694 0 753,694 0.62 753,694 无

9 瞿鑫辉 737,733 0 737,733 0.61 737,733 无

10 曾文坤 722,686 0 722,686 0.60 722,686 无

合计 / 80,501,515 0 80,501,515 / / /

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(四)报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用
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第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期

内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体参见本章“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风

险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用
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